SCANNING
FOR QUALITY,

Nem Analiz Cihazi

MT-SCAN

Partikiil ve fazla nem temassiz 6l¢giim.

Coklu dalga boyundaki kizil 6tesi 1sik igin
hedeflenmis ve materyal ylzeyi tarafindan
reddedilen bir madde kullanilir. Kizilétesi 1s131n
belirli dalga boyu su moleklleri tarafindan emilir
boylece az cok zayiflatilir. Zayiflatiimis sinyal
zayiflatilmamis sinyal ile karsilastirilir. Elde edilen
degerler, nem igerigini gosterir.

Olguim bir cam pencereden gerceklestirilebilir.
Nem, Uretim siirecinde farkli noktalardan
izlendiginde prosesin optimizasyonu degerli
bilgiler ortaya ¢ikar.

Hassas nem kontrolii Faydalari.
Nem 6lciimU verimli panel Gretimi icin en dnemli parametrelerden biridir.
Hammadde icersinde ¢ok yliksek nem tretim hizinda yavaslama ve patlak artisi riskine neden olur.

Hammadde cok kurutulursa enerji tiketimi asir olacaktir. Ayrica kurutucu igcersinde yangin ve patlama
riski blyuk 6lctde artar.

“Malzeme Toplama Cihazi“

"Malzeme Toplama Aygit1"
aciklamasi

Agilan olukdan gelen malzemenin bir
kismi 6l¢im igin toplama tepsisine
alinacak.

Olgimden sonra, malzeme basingh
hava pUskurttilerek tepsiden alinacak.
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Bundan sonra, bir sonraki numune
6lcim icin toplama tepsisine alinacak.

"Dig gériniim” "Malzeme Toplama Aygiti" i¢
gorinima



ELECTRONIC

Teknik Bilgi

Teknoloji: Kizilétesi

Malzemeler: Lifler, pargaciklar, OSB
kiimeleri, d6kme mal

Sonuglar: O.D. (firin kuru) ya da

ATRO

Ekran: Operatoér paneli ile ekran

Stand-off mesafesi: 150 — 400mm [6 - 16”]

Malzemenin
Max. yukseklik farki: +/- 100mm [4”]

Ortam sicakligi: 0—-50°C [0 —-90°F]
Gug: 90 — 260VAC, 40W
Olgiim araligi: O.D. arasinda segilebilir

1-50% (firin kuru)
>% 50 (6zellikli filtre gerekli)

Tekrarlanabilirlik: +/- 0.1%

Dogruluk: secilen araligin +/- 1.0%

Koruma sinifi: IP 65

Boyutlar: 190 x 167 x 327 mm
(GxYxD)

Cikti: 4 - 20mA

RS 232/ 485, ProfiNet, ProfiBus,
Ethernet IP, Modbus TCP, DeviceNet

istek lizerine daha fazla

% 0O.D.'de mutlak% dénisum
% O.D. =% abs. x 100/ (100 -% abs.)

% 0O.D.'de mutlak% Dénlsim
% abs. =% 0.D. x 100/ (% 100 + O.D.)

Ornek:
Olgiim araligi: 20% O.D. (firin kuru)
Dogruluk: +/- 0.2%

WOOD 55
SYSTE

Kurulum noktalari

Kurutma igleminden sonra
Karigtirmadan &6nce / sonra
Konveydr bant Gizerinde
Forming bant Gizerinde

Herhangi bir montaj oryantasyonuna izin
veriimez.

Hava tahliyesii¢in Basingli hava baglantisi

Dusuk basing yaratarak tupte tozKkirliligi 6nlenir.

Opsiyonlar

Donmaya kargi koruma
(cevre sicakhgr < 0°C)

Goruntileme-PC
"Malzeme Toplama Cihazi “
Damla olugu uygulamalari igin

(6rnegin kurutucudan sonra)

Cam pencereden Olgme
(6rnegin silo, bin, konveyor vidali)

Uriin sicakh@i dlgimii igin Sicaklik sensori
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